[bookmark: _Hlk213594588]精密与超精密制造工艺实验教学平台
核心技术参数
1、成型范围：≥36mm×36mm×50mm（长×宽×高）（需提供第三方检测报告或实物检测图片）；
2、光学精度：≤2μm（需提供彩页或第三方检测报告）；
3、 打印层厚要求涵盖：5~20μm；
4、激光测距系统：配备激光测距系统，可实现对打印平台和透明离型膜的位置测定及水平调节（需提供彩页资料或第三方检测报告）；
5、二维加工最小尺寸：二维加工最小线宽≤3μm （需提供第三方检测报告或实物检测图片）；
6、三维加工最小尺寸：三维加工最小特征尺寸≤10μm （需提供第三方检测报告或实物检测图片）；
7、复杂结构极限加工能力：加工最小圆锥尖端≤6μm，加工最小孔径≤20μm（需提供第三方检测报告或实物检测图片）；
8、可兼容光敏树脂，还有陶瓷浆料的打印，需配备精密双向滚刀，用于液态树脂的快速流平，可以实现高黏度的树脂浆料加工（需提供彩页或第三方检测报告）；
[bookmark: _GoBack]9、数字掩模生成器件：设备需配备DMD数字微镜器件，且需配备自动对焦系统，通过CCD相机进行自动对焦功能（需提供彩页或第三方检测报告）；
10、配套≥3000g打印树脂原料；
11、配套基于打印模芯的精密成型模块：
11.1 塑化容量≥19 cc，锁模力≥19 T ；
11.2 机筒最高加热温度≥430 ℃；
11.3 配备机械手端口、模板兼容无模架模具（要求提供适配无模架模具接口、机械手端口图片）；
11.4 可程序设计控制器，彩色触摸式控制屏，控制系统具备网络远程协作功能，具有5段背压，5段保压，多段顶针速度切换功能，多模式顶针功能，开合模速度曲线实时显示，可实现不少于五段开合模控制（要求提供控制系统网络远程协作功能的软件界面截图）；
12、配套基于打印模芯精密成型用材料的连续混料模块：
[bookmark: OLE_LINK4]12.1 机头及机筒的加热区≥5 段，最高使用温度≥390°C，温控精度≤±1.5℃；
12.2 混料组件采用芯轴+元件组合结构，采用积木式串联组件，包含输送块、混炼块、剪切块、密炼块、捏合块、逆流块，与芯轴渐开花键联结，组件啮合平行同向旋转，具备自洁功能（要求提供混料组件装配现场照片）；
12.3 配备高精度熔体压力、温度传感器，可侦测机头压力、监测熔体温度，机头压力与主机联锁、熔体温度与主机联锁、喂料与主机联锁，具备超压预警、启动停机、启动顺序保护功能（要求提供含机头压力、熔体温度实时数据的仪表照片，超压预警/启动停机/启动顺序预警功能照片）；
12.4 配套连续冷却造粒装置，不锈钢浴槽，吃水深度和距离可调，切粒直径、长度、速度可调；
13、配套针对打印件的热压处理模块：
13.1 最高使用温度≥430℃，温控精度≤±2℃；
13.2 最大压力≥45T，排气次数≥10次，梯度加压≥2段；
13.3 采用上层热压、下层冷压双层工作区域，具有手动、自动两种工作模式；
13.4 工作板镜面镀铬，尺寸≥300mm×300mm，开口尺寸≥70mm；
